
資料１ 

産業サイバーセキュリティ研究会ＷＧ１ 

半導体産業サブワーキンググループ 

第３回 議事次第 
 

令 和 ７ 年 ６ 月 １ ９ 日 

１０：３０～１２：３０ 

ハ イ ブ リ ッ ド 会 議 

 

１． 開会 

２． ローム様ご講演 

３． 日本電子様ご講演 

４． 事務局説明 

５． OTセキュリティガイドラインについて 

６． セキュリティ対策基準について 

７． 自由討議 

８． 閉会 
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資料４ 日本電子様講演資料 SEMI E187スタンダード 概要と実施例の紹介 

資料５ 事務局説明資料 

資料６ 半導体デバイス工場における OTセキュリティガイドライン概要資料 

資料７ 半導体デバイス工場における OTセキュリティガイドライン（案） 

資料８ 半導体デバイス工場における OT セキュリティガイドライン（案）英訳版 

資料９ 半導体産業におけるセキュリティ対策基準について 
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